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TECHNICKY LIST

Mékka pajka:

Slitina: S-Sn96,5Ag3Cu0,5
Norma: CSN EN ISO 9453 slitina ¢. 711

Zakladni charakteristika:

Moderni bezolovnata pajka pouzivana zejména v elektrotechnickém primyslu. Diky pfitomnosti stfibra
ma pajka lepsi mechanické vlastnosti a vyssi pevnost. Pfitomnost stfibra a médi zvySuje odolnost proti
korozi, coz zarucuje dlouhodobou spolehlivost spojl. Vysoka elektricka vodivost. Bezolovnata
alternativa SnPb pajek. Pro ruéni i strojni pajeni. Slitina splfiuje pozadavky smérnice RoHS.

Fyzikalni a chemické vlastnosti:

Ag obsah: 2,8 — 3,2%

Cu obsah: 0,3 - 0,7%

Sn obsah: zbytek

Teplota taveni (liquidus/solidus): 217/220°C
Hustota: 7,38 g/cm?3

Tvrdost: HB 15

Elektricka vodivost: 13% IACS

Doporucena pracovni teplota: 250-300°C

Dodavané tvary a baleni:

Drat: @0,5 -6mm

100 g civka @ 39 mm
250 g civka @ 50 mm
500 g civka @ 63 mm
1000 g civka @ 70 mm
2000 g civka @ 100 mm
4000 g civka @ 125 mm
6000 g civka @ 160 mm

Lité (tvarené) tyce:

25x12mm — délka 400mm
24x13mm — délka 350mm (tvafena)
10x10x10 (trojuhelnikovy profil) — délka 500mm

Jiné tvary, rozmeéry Ci baleni po dohodé.

Tavidla :

Tavidlo F1 — 1.1.2 dle DIN EN 29454-1 (ISO 9454-1) / ROM1 by IEC (Obsah tavidla 1,5 — 3,5% +0,2%)

Jiny obsah tavidla po dohodé.
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Skladovani a Manipulace:

Skladovatelnost je 2 roky od dodani pfi skladovani v suchém (max. vlhkost 70 %) prostfedi pfi
teplotach od 5 do 25 °C.

Bezpeénost:

Pouzivejte s dostateénym vétranim a vhodnymi osobnimi ochrannymi pomUckami. Veskeré specifické
informace pro pfipad nouze naleznete v bezpeénostnim listu.



